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摘要(译)

提供一种发光元件制造方法、发光元件、显示装置和电子仪器。发光元
件(1)是在阳极(3)和阴极(6)之间插入发光层(5)，和与此发光层(5)接触并
以有机聚合物作为主要材料构成的空穴输送层(4)构成的。该发光元件(1)
具有：在阳极(3)的空穴输送层(4)的形成面侧，实施为提高与有机聚合物
亲和性的亲和性提高处理的第一工序，向阳极(3)的空穴输送层(4)的形成
面侧供给含有发光层(5)构成材料、有机聚合物和液体状介质的液体状材
料形成液体状被膜，一边从这种液体状被膜中除去液体状介质，一边使
有机聚合物在阳极(3)侧、使发光层(5)的构成材料在阴极(6)侧进行分离，
一起形成空穴输送层(4)和发光层(5)的第二工序。
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